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(57) Abstract 




The invention relates to a screening container for a region of a printed circuit board with a first half-section arranged on 
one side of the board and a second on the other and securing means for the half-sections. In order to attain a simple and properly 
fitting construction, tongues (5) extend from the edge of one of the half-sections (2, 3), pass through the slots (9) in the printed 
circuit board (6) bordered by conductive tracks and have projections (11) which lie against the tracks (7) carrying the screening 
potential under contact pressure and the free end regions (13) of the tongues (5) electrically contact the other half-section (2). 

(57) Zusammenfassong 

Die Erfindung betrifft ein Abschinnbehaltnis fur einen Bereich einer Leiterplatte mit einer auf der einen Seite der Leiter- 
platte angeordneten ersten und einer auf der anderen Seite der Leiterplatte befindlichen zweiten Halbschale sowie mit Befesti- 
gungsmitteln fur die Halbschalen. Fur einen einfachen und kontaktsicheren Aufbau ist vorgesehen, da& von dem Rand einer der 
Halbschalen (2, 3) Laschen (5) ausgehen, die leherbahnberandete Schlitze (9) der Leiterplatte (6) durchgreifen und mit Vorspriln- 
gen (1 1) versehen sind, die an den das Abschirmpotential ftthrenden Leherbahnen (7) unter Kontaktanpre&druck anliegen und 
daB die freien Endbereiche (13) der Laschen (5) gegen die andere Halbschale (2) unter elektrischer Kontaktgabe treten. 
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Abschirmbehaltnis fur einen Bereich einer Leiter- 
platte 



Stand der Technik 

Die Erfindung betrifft ein Abschirmbehaltnis fur 
einen Bereich einer Leiterplatte, mit einer auf der 
einen Seite der Leiterplatte angeordneten ersten 
und einer auf der anderen Seite der Leiterplatte 
angeordneten zweiten Halbschale sovie rait Befesti- 
gungsmitteln fur die Halbschalen. 

Bei elektronischen, auf Leiterplatten angeordneten 
Schaltungen tritt haufig das Problem auf, eine be- 
stimmte Baugruppe abzuschirmen. Beispielsweise er- 
zeugen digitale Schaltungen zumeist aufgrund stei- 
ler Umschaltflanken diskrete Hochf requenz-Impulse 
(HF-Impulse) und storen andere Baugruppen oder Ce- 
rate (z.B. Gerate der mobilen Kommunikation, wie 
Radio, Funk, Autotelefon) . Gegen Storungen durch 
derartige elektromagnetische Felder sind wirksame 
Vorkehrungen zu treffen. 
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Es ist bekannt, sogenannte Abschirmbehaltnisse (Ab- 
schirmboxen oder Abschirmdosen) einzusetzen, die 
aus zwei Halbschalen bestehen. Dabei ist es nicht 
erforderlich, daB die beiden Halbschalen identisch 
ausgebildet sind, sondern sie konnen zum Beispiel 
eine unterschiedliche Bauhohe aufweisen. * Die eine 
Halbschale wird auf der einen Seite der Leiter- 
platte und die andere Halbschale auf der anderen 
Seite der Leiterplatte angeordnet, so daB der hier- 
durch umschlossene Raum elektromagnetisch abge- 
schirmt wird. Das Zusammenfugen der beiden Halb- 
schalen kann mittels Schrauben erfolgen, was jedoch 
eine relativ teuere und montageaufwendige Losung 
ist. Ferner ist die Befestigung mit Nieten moglich, 
die jedoch auch teuer ist und zu schwer losbaren 
Verbindungen fuhrt. uberdies ist es bekannt, die 
*beiden Halbschalen miteinander zu verloten, so daB 
auch hier eine schwer losbare Verbindung vorliegt. 
Sofern die Befestigung mit Stecklaschen erfolgt, 
liegt nur eine mechanisch ungenugende Festigkeit 
vor, wobei hinzukommt, daB die elektrische Kontak- 
tierung zwischen den beiden Halbschalen im hochfre- 
quenztechnischen Sinne mangelhaft ist. 

Vorteile der Erfindung 

Das erf indungsgemaBe Abschirmbehaltnis mit den im 
Hauptanspruch genannten Merkmalen hat demgegeniiber 
den Vorteil # daB eine besonders einfache und 
kostengunstige Losung vorliegt, die eine leichte 
Montage und Demontierbarkeit ermoglicht, ein im 
hochf requenztechnischen Sinne besonders dichtes Zu- 
sammenfugen der beiden Halbschalen ermoglicht und 
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dabei einen HF-technisch einwandf reien Kontakt her- 
stellt. Hier2u sind am Rand der einen Halbschale 
Laschen ausgebildet, die leiterbahnberandete 
Schlit2e der Leiterplatte durchgreifen und dabei 
mit Vorspriingen unter KontaktanpreBdruck an den das 
Abschirmpotential fuhrenden Leiterbahnen anliegen. 
Die freien Endbereiche der Laschen treten unter 
elektrischer Kontaktgabe gegen die andere Halb- 
schale. Einerseits erhalt die andere Halbschale da- 
durch eine Befestigung, andererseits erfolgt die 
elektrische Verbindung zum Abschirmpotential . Durch 
die Vorsprunge, die unter KontaktanpreBdruck die 
Schlitze der Leiterplatte durchgreifen wird die 
eine Halbschale an der Leiterplatte festgelegt. 
Durch die Anlage der Vorsprunge an den das Ab- 
schirmpotential fuhrenden Leiterbahnen der Leiter- 
platte erfolgt eine gute KF-Abschinnung. Fur eine 
Montage ist es daher lediglich erf order lich, die 
mit Laschen versehene Halbschale an der Leiter- 
platte festzuklipsen und dann auf die freien Endbe- 
reiche der Laschen die anderer Halbschale unter 
Kontaktgabe aufzusetzen. 

Vorzugsweise weisen die Vorsprunge in das Behalter- 
innere. 

Insbesondere ist vorgesehen, daB die Vorsprunge auf 
der Seite der Leiterplatte liegen, die den freien 
Endbereichen der Laschen zugeordnet ist. 

Wie bereits angedeutet, nimmt die eine Halbschale 
durch Hintergriff der Vorsprunge eine Klipsstellung 
an der Leiterplatte ein. Durch das Einklipsen wer- 
den aufgrund der Vorsprunge die Laschen nach auBen 
gespreizt, wodurch sie mit besonders hohem AnpreB- 
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druck gegen die Innenseite der anderen Halbschale 
treten. Dies unterstutzt die Halte- und Kontaktwir- 
kung. 

Vorteilhaft ist es, wenn an den Endbereichen der 
Laschen Erhebungen ausgebildet sind, die auf den 
LaschenauBenseiten liegen und gegen die Innenwand 
der anderen Halbschale treten. Durch diese Erhe- 
bungen werden somit definierte Kontaktbereiche zur 
anderen Halbschale gebildet. Fur eine besonders 
sichere Befestigung konnen an der anderen Halb- 
schale Vertiefungen ausgebildet sein, in die die 
Erhebungen treten. 

Die Vorsprunge und/oder Erhebungen sind vorzugs- 
weise von Sicken gebildet. Diese lassen sich beson- 
*ders einfach durch Verformungsarbeiten aus dem 
Blechmaterial der Laschen herstellen. 

Alternativ ist es jedoch auch moglich, daB die Vor- 
sprunge und/oder Erhebungen von Biegekanten gebil- 
det werden. Damit die Biegekanten uber den ubrigen 
Laschenbereich vortreten, ist eine Art Abkropfung 
notwendig, das heiBt, zunachst wird ein Bereich der 
Lasche derart....verformt, daB er gegenuber dem ubri- 
gen Laschenabschnitt vortritt und dann wird daran 
die Biegekante gebildet, die den Vorsprung und/oder 
die Erhebung darstellt. 

SchlieBlich ist es auch moglich, die Erhebungen von 
nach aufien umgebogenen Enden der Laschen zu bilden. 
Durch das Untbiegen wird ein nach auBen hervortre- 
tender Mater ialabschnitt der Lasche erzeugt, der 
einen definierten Kontaktbereich zur anderen Halb- 
schale bildet. 
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Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist vorge- 
sehen, daB eine Teilanzahl der Laschen zur Klipsbe- 
festigung an der Leiterplatte ausgebildet sind und 
daB die iibrigen Laschen derart verschrankt nach 
auBen abgebogen sind, daB sie mit erhohtem Kleinm- 
druck die andere Halbschale beauf schlagen. Insbe- 
sondere konnen die Laschen alternierend zur Klips- 
befestigung bzw. Kontaktgabe zur anderen Halbschale 
eingesetzt werden. 

Es ist auch moglich, daB zumindest einige der 
Laschen Deckungswandungsschlitze der anderen Halb- 
schale mit ihren Endabschnitten durchgreif en. Diese 
Endabschnitte konnen umgebogen oder aber relativ zu 
den ubrigen Laschenbereichen verdreht werden, so 
<3aB ein fester Sitz entsteht. Hierdurch werden 
beide Halbschalen mechanisch . f est unter elektri- 
scher Kontakrgabe gehalten- 

SchlieBlich ist es vorteilhaft, wenn die andere 
Halbschale einen nach auBen weisenden, flanscharti- 
gen Rand aufweist, der auf den Leiterbahnen der 
Leiterplatte aufliegt. Diese Leiterbahnen fiihren 
das Abschinapotential , so daB eine zusatzliche 
elektrische Verbindung-hergestellt ist. 

Zeichnung 

Die Erfindung wird ira folgenden anhand der Figuren 
naher erlautert. Es zeigen: 

Figur 1 eine Explosionsdarstellung eines einen 
Bereich einer Leiterplatte umgreifenden 
Abschirmbehaltnis 1 , 
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Figur 2 eine Schnittdarstellung entlang der Linie 
A-B in Figur 1, 

Figur 3 eine Detaildarstellung der Laschenausbil- 
dung gemafi Figur 2, 

Figur 4 ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel einer 
Laschenausbildung, 

Figur 5 ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel einer 
Laschenausbildung , 

Figur 6 ein anderes Ausfiihrungsbeispiel einer An- 
ordnung gemafl Figur 2, 

Figur 7 ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel geiaaB 
einer Anordnung der Figur 2 und 

Figur 8 ein letztes Ausfiihrungsbeispiel geraaB der 
Anordnung in Figur 2. 

Beschreibung von Ausfiihrungsbeispielen 

Die Figur 1 zeigt ein Abschinnbehaltnis 1, das aus 
zwei Halbschalen 2 und 3 besteht. JedejT Halbschale 
ist in Form eines einseitig offenen Quarders ausge- 
bildet, wobei der GrundriB beider Quarder etwa 
gleichgroB ist. 

Die Halbschale 2 weist einen f laschartigen, nach 
auBen weisenden Rand 3 r auf. Von dem Rand 4 der 
Halbschale 3 gehen einstiickig Laschen 5 aus . Ferner 
zeigt die Figur 1 einen Bereich einer Leiterplatte 
6, der von einem von Leiterbahnen 7 gebildeten Mas- 
sering 8 berandet wird. Der Massering 8 weist daher 
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Abschirmpotential auf. Insbesondere handelt es sich 
urn eine beidseitig kaschierte Leiterplatte 6, so 
daB auf beiden Seiten der Leiterplatte ein Mas- 
sering 8 vorgesehen ist. 

Die Leiterplatte 6 wird von den Laschen 5 zugeord- 
neten Schlit2en 9 durchsetzt, die in den Masse- 
ringen 8 liegen. Die Innenseiten der Schlitze 9 
sind metallisiert, so daB zwischen den auf beiden 
Leiterplattenseiten liegenden Masseringe 8 elektri- 
sche Durchkontaktierungen gebildet sind. 

Auf den Lascheninnenseiten 10 sind Vorsprunge 11 
derart ausgebildet, daB sie die Schlitze 9 passie- 
ren konnen. Diese Vorsprunge 11 sind in den Figuren 
1 bis 8 von Sicken 12 gebildet. Die freien Endbe- 
reiche 13 der Laschen 5 weisen auf den Laschen- 
auBenseiten 14 Erhebungen 15 auf. 

Die Anordnung ist nun derart ausgebildet, daB bei 
der Montage die Laschen 5 der Kalbschale 3 in die 
Schlitze 9 der Leiterplatte 6 soweit eingesteckt 
werden, daB die Sicken 12 die Schlitze 9 passieren 
und hinter die entsprechenden Schlitzrander klip- 
sen. Hierdurch wird die Halbschale 3 an der Leiter- 
platte 6 festgelegt. Dabei liegen die Vorsprunge 11 
unter KontaktanpreBdruck an den Leiterbahnen 7 an, 
so daB eine elejctrische Verbindung zwischen diesen 
und der Halbschale 3 hergestellt wird, ^ welche aus 
elektrisch leitendem Material besteht. Die eben- 
falls aus elektrisch leitendem Material bestehende 
andere Halbschale 2 wird nuniuehr uber die freien 
Endbereiche 13 der Laschen 5 gestulpt, wodurch eine 
gute elektrische Kontaktgabe erzielt wird. Diese 
elektrische Kontaktgabe ist insbesondere dadurch 
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bedingt, daB durch das Abstutzen der Vorsprunge 11 
die Laschen 5 nach auBen abgespreizt werden r inithin 
eine Schragstellung einnehmen, bevor die andere 
Halbschale 2 aufgesetzt wird. Durch das Aufsetzen 
der Halbschale 2 treten die freien Endbereiche 13 
nach innen unter entsprechendem AnpreBdruck an der 
Innenwand 16 der Halbschale 2. Die Halbschale 2 
wird derart weit auf gesteckt, bis ihr Rand 3 ' auf 
der entsprechenden Leiterbahn 7 der Leiterplatte 6 
flachig aufliegt. Hier erfolgt daher nochmals eine 
Kontaktgabe mit dem Abschirmpotential. 

Nach den Ausfiihrungsbeispielen der Figuren 2 una 3 
sind die Erhebungen 15 ebenfalls als Sicken 17 aus- 
gebildet. Alternativ kann gemaB Figur 4 jedoch vor- 
gesehen sein, daS jede Erhebung 15 von einer Biege- 
*kante 18 gebildet ist. Damit die Biegekante 18 uber 
den ubrigen Bereich der entsprechenden Lasche 5 
vorsteht, wird zunachst ein Abschnitt 19 der Lasche 
5 nach auBen abgebogen und daran die Biegekante 18 
gebildet, 

Ferner ist es gemaB dem Ausfuhrungsbeispiel der 
Figur 5 auch maglich, daB die Erhebung 15 von einem 
nach auBen umgebogenen Ende 20 der Lasche 5 gebil- 
det wird. 

Urn die Halbschale 2 besonders sicher und fest an 
den Laschen 5 zu halten, sind an dieser Vertie- 
fungen 21 ausgebildet, in die die Erhebungen 15 
eingreifen (Figur 6) . 

Im Ausfuhrungsbeispiel der Figur 7 weist eine 
Deckenwandung 22 der Halbschale 2 entsprechende 
Deckenwandungsschlitze 23 auf, die von Endabschnit- 
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ten 24 der Laschen 5 durchgriffen werden. Zur Hal- 
terung und zusatzlichen Kontaktgabe konnen die 
Endabschnitte 24 gegenuber den ubrigen Bereichen 
der Laschen 7 verdreht werden (Figur 7) . 

Im Ausfuhrungsbeispiel der Figur 8 sind die Endab- 
schnitte 24 umgebogen, so daB sie auf der AuBen- 
seite der Halbschale 2 aufliegen. 

Durch die erf indungsgemaBe Ausbildung wird also 
beim Aufsetzen der Halbschale 3 ein sicherer Kon- 
takt zu den Masseringen 8 hergestellt und gleich- 
zeitig eine Halterung vorgenommen . Denkbar ist da- 
bei auch eine Verschrankung der einzelnen Laschen 5 
derart, daB einige von ihnen ira wesentlichen die 
mechanische Halterung sowie die erwahnte Kontakt- 
gabe mit den Leiterbahnen 7 vornehmen und daB die 
ubrigen Laschen 5 nach auBen abgebogen sind, so daB 
sie einen. festen Kontaktdruck zur Halbschale 2 her- 
stellen. 

Die in der Figur 6 dargestellten Vertiefungen 21 
konnen nach anderen Ausfuhrungsbeispielen auch als 
Aussparungen oder umlaufende bzw. unterbrochene Nut 
ausgebildet werden. 

Wie aus der Figur 1 ersichtlich, ist . der Massering 
8 nicht durchgehend ausgebildet, sondern von einem 
Leiterbahndurchgang 25 unterbrochen. Auch die zwi- 
schen den Laschen 5 liegenden Randbereiche der 
Halbschale 3 bildet einen entsprechenden Spalt, so 
daB kein vollstandiges SchlieBen der beiden Halb- 
schalen 2 und 3 erzielt werden kann. Dennoch ist 
eine optiraale Abschirmwirkung erzielt, wobei diese 
insbesondere noch dadurch verbessert werden kann, 
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daB die beiden, auf der Ober- und der Unterseite 
der Leiterplatte 6 liegenden Masseringe 8 mittels 
einer Vielzahl von Durchkontaktierungen miteinander 
verbunden sind. uberdies kann eine Vielzahl von 
Laschen 5 eingesetzt werden, so daB die Abstande 
zwischen den einzelnen Laschen sehr klein werden, 
wobei jedoch die mechanische Schvachung der Leiter- 
platte aufgrund der Schlitze 9 Berucksichtigung 
finden muB. Die Zahl der erwahnten Durchkontaktie- 
rungen vird dadurch erhdht, daB -wie bereits er- 
wahnt- die Wandungen der Schlitze 9 metallisiert 
sind. 
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Ansoruche 



1. Abschirmbehaltnis fur einen Bereich einer Lei- 
terplatte, mit einer auf der einen Seite der Lei- 
terplatte angeordneten ersten und einer auf der 
anderen Seite der Leiterplatte befindlichen zweiten 
Halbschale sowie mit Bef estigungsmitteln fur die 
Halbschalen, dadurch gekennzeichnet, dafl von dein 
Rand einer der Halbschalen (2,3) Laschen (5) aus- 
gehen, di'e leiterbahnberandete Schlitze (9) der 
Leiterplatte (6) durchgreifen und mit Vorsprungen 
(11) versehen sind, die an den das Abschirmpoten- 
tial fuhrenden ( Leiterbahnen (7) unter Kontaktan- 
preftdruck anliegen und daB die freien Endbereiche 
(13) der Laschen (5) gegen die andere Halbschale 
(2) unter elektrischer Kontaktgabe treten. 

2. Abschirmbehaltnis nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Vorsprunge (11) in das Be- 
haltnisinnere weisen. 



WO 91/11092 



- 12 - 



PCT/DE90/00865 



3 . Abschirmbehaltnis nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet , daB die Vor- 
spriinge (11) auf der Seite der Leiterplatte (3) 
liegen, die den freien Endbereichen (13) der 
Laschen (5) zugeordnet ist. 

4 . Abschirmbehaltnis nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die eine 
Halbschale (3) durch Hintergriff der Vorspriinge 
(11) eine Klipsstellung an der Leiterplatte (6) 
einnimmt . 

5 . Abschirmbehaltnis nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet , daB die andere 
Halbschale (2) die Endbereiche (13) der Laschen (5) 
klemmend ubergreift. 

6 . Abschirmbehaltnis nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB an den End- 
bereichen (13) der Laschen (5) Erhebungen (15) aus- 
gebildet sind, die auf den LaschenauBenseiten (14) 
liegen und gegen die Innenwand (16) der anderen 
Halbschale (2) treten. 

7. Abschirmbehaltnis nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, da/3 art der ande- 
ren Halbschale (2) Vertiefungen (21) ausgebildet 
sind, in die die Erhebungen (15) treten. 

8 . Abschirmbehaltnis nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Vor- 
spriinge (11) und/oder Erhebung (15) von Sicken 
(12,17) gebildet sind. 

9 . Abschirmbehaltnis nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Vor- 
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sprunge (11) und/oder Erhebungen (15) von Biegekan- 
ten (18) gebildet sind. 

10. Abschirmbehaltnis nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Erhe- 
bungen (15) von nach auBen umgebogenen Enden (20) 
der Laschen (5) gebildet sind. 

11. Abschirmbehaltnis nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet , daB eine Teilan- 
zahl der Laschen (5) zur Klipsbef estigung an der 
Leiterplatte (6) ausgebildet sind und daB die ubri- 
gen Laschen (5) derart verschrankt nach auSen abge- 
bogen sind, daB sie mit erhohtem Klemmdruck die 
andere Halbschale (2) beauf schlagen. 

f2. Abschirmbehaltnis nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dafl mindestens 
einige der Laschen (5) Deckenwandungsschlitze (23) 
der anderen Halbschale (2) mit ihren Endabschnitten 
( 24 ) durchgreif en . 

13 . Abschirmbehaltnis nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Endab- 
schnitte (24) umgebogen sind. 

14 . Abschirmbehaltnis nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Endab- 
schnitte (24) verdreht ausgebildet sind. 

15 . Abschirmbehaltnis nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die andere 
Halbschale (2) einen nach auBen weisenden, flansch- 
artigen Rand (3 1 ) aufweist, der auf den Leiterbah- 
nen (7) der Leiterplatte (6) aufliegt. 
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